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Przedmiotem wynalazku jest rozpuszczalnikowy
klej poliamidowy otrzymany z kopolimeru skla-
dajgcego sie z rownych cze$ci adypinianu szescio-
metylenodwuaminy, kaprolaktamu i adypinianu
4,4 — dwuaminodwucykloheksylometanu. Klej ten
przeznaczony jest do sklejania folii poliamidowej
o strukturze wysokokrystalicznej ze skérg oraz
inmymi surowcami naturalnymi i syntetycznymi,
a zwlaszcza do produkcji materialu wielowarstwo-
wego stosowanego na pasy napedowe, paski roz-
dzielcze do zgrzeblarek, tasmy przenosnikowe itp.

Znane sg rézne kleje rozpuszczalnikowe na bazie
poliamidéw.

Znane s kleje poliamidowe otrzymane przez
rozpuszczenie metoksymetylo-polikaprolaktamu lub
metoksy-etylo-polikaprolaktamu w alkoholach, gli-
kolach, chlorku metylenu i m-krezolu. Inne kleje
poliamidowe wytwarzane sg z poliamidu modyfi-
kowanego zywica fenolowoformaldehydows rozpu-
szczonego w alkoholu etylowym.

Niedogodnoscig tych klejow jest mala elastycz-
nosé i wytrzymato§é polgczen przykladowo: skoéra
— folia poliamidowa wysokokrystaliczna.

‘Znane s3 takze kleje wytwarzane przez rozpu-
szczenie w alkoholu metylowym i glikolu dwu-
metylowym produktéw otrzymanych z dwuamin
lub kwaséw dwukarboksylowych zawierajgcych
atomy tlenu lub siarki w tancuchach weglowodo-
rowych.

Niedogodnoscig tych klejow jest to, ze uzyskane
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z nich polgczenia sa lepkie w ciggu dlugiego czasu,
a po utwardzeniu charakteryzujg sie sklonnoscig
do plyniecia pod wplywem obcigzen statycznych.

Znany jest réwniez klej wytworzony przez roz-
puszczenie 10—30% kopolimeru otrzymanego z sze-
Sciometylenodwuaminy . i kwasu adypinowego
w 25-procentowym roztworze chlorku wapnia
w alkoholu metylowym. -

Niedogodnoscia tego kleju jest niska wytrzyma-
los¢ statyczna i zmeczeniowa polaczen.

Inng kompozycje poliamidowa wytwarza sie przez
rozpuszczenie kopolimeru otrzymanego z réwnych
czesci adypinianu sze$ciometylenodwuaminy, kap-
rolaktamu i adypinianu 4,4 — dwuaminodwucyklo-
heksylometanu w alkoholu metylowym lub mie-
szaninie alkoholu metylowego i etylowego. '

Kompozycja ta wytwarzana jest w postaci 5—
7-procentowego roztworu oraz przeznaczona jest
wylacznie do impregnacji papieru, tkanin itp.

Zwiekszenie stezenia kompozycji do 20—30% —
tzn. konsystencji koniecznej do produkcji materiatu
wielowarstwowego — powoduje wytworzenie nie-
stabilnego ukladu: kopolimer — rozpuszczalnik,
latwo ulegajacego zjawisku synerezy tj. przecho-
dzeniu roztworu w zel, ktéry mie nadaje si¢ do
stosowania. ) .

Niedogodnoscia tej kompozycji jest mala zdol-
nosé zwilzania i przenikania w glgb sklejonych
materialéw, koniecznos¢ stosowania jej w tempe-
raturze ok. 60°C oraz niska wytrzymatos¢ statycz-
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na i zmeczeniowa polaczen klejowych, a zwlaszcza
wytrzymalosé na wielokrotne zginanie.

Oméwione kompozycje nie nadaja si¢ do stoso-
wania w procesie sklejania folii poliamidowej wy-
sokokrystalicznej ze skérg oraz innymi materialami
naturalnymi i syntetycznymi.

Najczescie] do tego celu stosowane s3a znane,
dwuskladnikowe kompozycje poliuretanowe.

Kompozycje poliuretanowe daja potaczenia o dob-
rych parametrach wytrzymalo$ciowych, jednakie
technologia produkcji materialu wielowarstwowego,
w oparciu o te kleje, posiada szereg niedogod-
nosci.

Podstawowa niedogodnoscia kompozycji poliure-
tanowych jest konieczno§é dokladnego odparowy-
wania rozpuszczalnikéw z warstwy nalozonego kle-
ju, przed polaczeniem klejonego surowca z folig
poliamidowsa wysokokrystaliczng, ktéra przed skle-
jeniem poddawana jest aktywacji chemicznej w ce-
lu zwiekszenia sorpcji oraz pecznienia.

Niedokladne odparowanie rozpuszczalnikéw z kle-
ju oraz polaczenie ich z aktywatorem folii powo-
duje powstanie, w czasie prasowania termicznego,
réznego rodzaju niecigglosci polgczen takich jak:
odparzenia, pecherze itp. Niecigglo$ci polaczen
w materiale wielowarstwowym sg przyczyng wy-
stagpienia wad ukrytych wyrobéw gotowych oraz
znacznego skrécenia ich trwalosci w warunkach
eksploatacji.

Konieczno$é odsuszania rozpuszczalnikéw z kleju
i aktywatora ogranicza stosowanie klejéw poliure-
tanowych wylgcznie do produkcji materialu wielo-
warstwowego metoda skokowsa.

Ponadto, kleje poliuretanowe charakteryzuja sie
malg odpornoscia na $rodki hydrolizujgce, co ma
zasadnicze znaczenie w przypadku produkcji pas-
kéw rozdzielczych do zgrzeblarek, bedacych w eks-
ploatacji pod stalym dzialaniem wodnych roztwo-
réw do apreturowania wlokna.

Celem wynalazku jest usuniecie niedogodnosci
znanych kompozycji klejowych przez opracowanie
kleju o powinowactwie chemicznym do sklejanego
tworzywa i aktywatora, ~charakteryzujacego sig
duig adhezjq do folii poliamidowej wysokokrysta-
licznej, nie ulegajacego zjawisku synerezy podczas
magazynowania oraz umozliwiajacego prowadzenie
procesu  produkcji materialu wielowarstwowego
metod3 ciagla. '

Cel ten zostal osiagniety przez opracowanie kle-
ju poliamidowego wedlug wynalazku.

Klej wedlug wynalazku stanowi roztwér 30 cze-
$ci wagowych kopolimeru skladajacego sie z réw-
nych czeSci adypinianu sze$ciometylenodwuaminy,
kaprolaktamu i adypinianu 4,4 — dwuaminodwu-
cykloheksylometanu w rozpuszczalnikach dodawa-
nych do kopolimeru w stosunkach wagowych, alko-
holu metylowego lub metylowego z dodatkiem ety-
lowego’ od 0,66:1 do 1:1, chlorku metylenu przy-
dpieszajacego sorpcje kopolimeru od 0,33:1 do
0,77 : 1, alkoholu benzylowego polepszajacego roz-
lewnosé kleju i zwilzalno$é klejowego tworzywa
od 0,06:1 do 0,33:1, wody utrudniajacej rozdzie-
lanie si¢ skladnikéw od 0,06:1 do 0.66:1, dwu-
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chloroetylenu lub tréjchloroetylenu ucdporniajg-
cego kompozycje na zelowanie od 0,06:1 do 0,66:1
oraz kwasu adypinowego od 0,06:1 do 0,66:1
w celu podwyzszenia stabilno$ci roztworu kopoli-
meru. :

Zalety kleju wedlug wynalazku jest wysoka wy-
trzymalosé statyczna i zmeczeniowa polaczen,
a zwlaszcza wytrzymalo$é na wielokrotne zginanie
wynoszaca powyzej 2-108 cykli, duza stabilnosé
kompozycji z racji na zastosowanie rozpuszczal-
nika wieloskladnikowego zapobiegajacego zjawisku
synerezy oraz mozliwosé zwiekszenia wydajnosci
produkcji przez wprowadzenie metody ciaglej.

Ponadto dodatkowymi zaletami stosowania kleju
wedlug wynalazku jest: znaczne uproszczenie pro-
cesu technologicznego przez wyeliminowanie ope-
racji odparowania rozpuszczalnikéw i stosowanie
kleju jednoskladnikowego o duzej wytrzymatosci
natychmiastowej, poprawa jakosci wyrobdow goto-
wych oraz zmniejszenie stezenia substancji szkod-
liwych w pomieszczeniach produkcyjnych.

Przedmiot wynalazku jest opisany w nastepujg-
cych przykladach wykonania.

Przyktad I. Do reaktora o pojemmo$ci 150 1
wyposazonego w mieszadlo kotwicowe o 50—60
obr/min, chlodnice zwrotng i miernik temperatury,
laduje sie 30 kg kopolimeru otrzymanego z ré6w-
nych czesci adypinianu sze$ciometylenodwuaminy,
kaprolaktamu i adypinianu 4,4 — dwuaminodwu-
cykloheksylometanu oraz 40 kg alkoholu metylo-
wego, 30 kg chlorku metylenu, 2,5 kg alkoholu
benzylowego, 5 kg wody demineralizowanej i 2 kg
dwuchloroetylenu.

Zawartos¢ reaktora ogrzewa sie podczas stalego
mieszania do temperatury 55—60°C stosujac pare
wilgotng o temperaturze 100—120°C znajdujaca sie
w_ plaszczu grzejnym podlgczonym do zrédla ciepla.

Temperature 55—60°C utrzymuje sie w ciagu
3 godzin. Nastepnie wylacza doplyw ciepla oraz
dodaje do mieszaniny 1 kg kwasu adypinowego
i miesza calo$é jeszcze dalszg godzine. Po uplywie
tego czasu otwiera sie zasuwe spustu oraz opréznia
reaktor. Gotowy klej odbiera sie do opakowan
szklanych lub ocynkowanych. Otrzymuje sie okolo
110 kg kleju poliamidowego o lepkosci 120—180
sek. mierzonej wedtug Forda (6. '

Przyktad II. Do reaktora wyposazonego
w spos6b podany w przykladzie I laduje sig¢ 30 kg
kopolimeru otrzymanego z réwnych cze$ci adypi-
nianu  szeSciometylenodwuaminy, kaprolaktamu
i adypinianu 4,4 — dwuaminodwucykloheksylome-
tanu oraz 20 kg alkoholu metylowego, 20 kg alko-
holu etylowego, 30 kg chlorku metylenu, 2,5 kg
alkoholu benzylowego, 5 kg wody demineralizowa-
nej, 2 kg tréjchloroetylenu i 1 kg kwasu adypino-
wego.

Dalsze postepowanie prowadzi sie jak w przy-
kiadzie I.



109 096

H
Zastrzeienie patentowe

Klej poliamidowy, zawierajacy kopolimer otrzy-
many z réwnych iloéci adypinianu sze$ciometyleno-
dwuaminy i kaprolaktamu oraz adypinianu 4,4’ —
dwuaminodwucykloheksylometanu i rozpuszczony
w alkoholu metylowym lub z dodatkiem alkoholu

etylowego, znamienny tym, Ze zawiera dodatkowe
skladniki w stosunkach wagowych do uzytego ko-
polimeru: chlorek metylenu od 0,33:1 do 0,77:1,
alkohol benzylowy od 0,06:1 do 0,33:1, wode od
0,06:1 do 0,66:1, dwuchloroetylen lub tréjchloro-
etylen od 0,06:1 do 0,66:1, kwas adypinowy od
0,06:1 do 0,66:1.
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